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摘要(译)

一种利用离心力和重力的作用通过围绕旋转轴旋转芯片来供给液体的液
体供给芯片，包括第一储罐（1-1），当芯片旋转时，液体可以被引入该
第一储罐（1-1）中。停止，并且两个或更多个液体供给单元布置成彼此
相邻的多个层，每个液体供给单元（U-1，U-2，U-3）由第一容纳槽
（10-1）组成，20-1,30-1），相对于第一储罐重力方向定位的第二储罐
（10-2,20-2,30-2）和通道B（B-1， B-2，B-3）从第一容纳槽沿重力方
向延伸并连接第一容纳槽和第二容纳槽，第一容纳槽在第一层与通道A连
接（A- 1）从第一储罐向外周侧延伸。在液体供给芯片中，相邻的液体
供给单元通过通道C（C-1，C-2）连接，通道C从上部的液体供给单元的
第二容纳槽延伸到外周侧。在旋转期间，其与较低水平的液体供给单元
的第一储罐连通。
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